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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 Il sottoscritto Andrea Vannini, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANNINI ANDREA 

E-mail  andrea.vannini@unipr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/11/2021 – 28/12/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Fingerprinting suolo-pianta in campi di coltivazione dell’Aglione della 
Valdichiana” 

 

• Date (da – a)   01/11/2019 – 31/10/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Fingerprinting suolo-pianta in campi di coltivazione dell’Aglione della 
Valdichiana” 

 

• Date (da – a)  07/10/2015 – 27/11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Fingerprinting suolo-pianta in campi di coltivazione dell’Aglione della 
Valdichiana” 

 

• Date (da – a)   15/08/2018 – 14/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Accumulo di metalli pesanti in campioni di licheni 

 

• Date (da – a)   15/07/2017 – 14/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Studio dei meccanismi di accumulo e degli effetti ecofisiologici di 
contaminanti in campioni lichenici 

 

• Date (da – a)   15/07/2016 – 14/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Studio dell'accumulo dei contaminanti atmosferici nei licheni 
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• Date (da – a)   15/07/2015 – 14/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Studio dell'accumulo dei contaminanti atmosferici nei licheni 

 

 

• Date (da – a)   15/07/2014 – 14/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Pier Andrea Mattioli, 4 53100 Siena, Italia 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca: Valutazione degli effetti biologici dell’inquinamento atmosferico mediante 
organismi sensibili (licheni) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Scienze Tecnologie Applicate all’Ambiente (XXVI ciclo).  

Titolo: “Bioaccumulo di elementi in traccia nei licheni: studi in campo e in ambiente controllato” 

 

• Date (da – a) 

  

16/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Tecnologie di Analisi degli Impatti Ecotossicologici (TAIE),  

Titolo: “Cinetiche di accumulo di Hg in tre specie licheniche”. 

 

• Date (da – a) 

  

29/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze Ambientali.  

Titolo: “Qualità del suolo nell’oasi WWF di Russi (RA)” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di relazionarsi con gruppi e singoli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di gestire le attività e la logistica di gruppi e progetti, spiccata autonomia 
organizzativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell'organizzazione di disegni sperimentali e campionamenti. Buone 
conoscenze di strumenti di misura e tecniche di laboratorio. Buona conoscenza di programmi 
per l’elaborazione dati e l’analisi statistica. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma   


